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	※　次世代レーザープロセッシング技術研究組合とは
	様々な物質の物理的・化学的特性を物質の表面，内部を問わず三次元的に変化させることが可能な超短パルスレーザーによる物質加工技術をベースとし，国際競争力を有する超高精度・高効率・低コストでの処理が可能な次世代レーザープロセッシング技術の試験研究を実施することで，情報，環境，安全・安心，エネルギー等の広範な分野が抱える技術的諸問題に対応可能な基盤技術の構築を図るために組成された技術組合です。



